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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝，包括：
下基板和與下基板間隔開的上基板，其中該下基板和該上基板之間包括間隙；

以並排方式安裝在該下基板的頂面上的邏輯芯片與記憶體芯片，其中該邏輯芯片的厚度

不小於 125微米；
設置於該下基板與該上基板之間的連接結構，其中該連接結構位於該邏輯芯片與記憶體

芯片周圍，用於電性連接該下基板與該上基板； 和
密封樹脂，填充在該間隙中，以將該邏輯芯片、該記憶體芯片和該連接結構密封在該間

隙中；

其中該記憶體芯片包括動態隨機存取記憶體（DRAM）芯片；
其中該邏輯芯片包括與該 DRAM芯片相鄰的近側 DRAM連接電路區域和遠離該 DRAM
芯片設置的遠側 DRAM連接電路區域，其中通過該下基板的第一部分的導電互連結構在
該 DRAM芯片和該近側 DRAM連接電路區域之間傳輸第一高速信號，通過該上基板和
該連接結構在該 DRAM芯片和該遠側 DRAM 連接電路區域之間傳輸第二高速信號，其
中，在該 DRAM芯片和該遠側 DRAM連接電路區域之間傳輸第二高速信號的信號路徑
首先穿過位於該邏輯芯片下方且不與該下基板的第一部分重疊的該下基板的第二部分，

然後穿過與該遠側 DRAM連接電路區域相鄰的該連接結構的第一部分，然後穿過該上基
板，然後穿過遠離該遠側 DRAM連接電路區域的該連接結構的第二部分，然後穿過位於
該 DRAM芯片下方且不與該下基板的第一部分和第二部分重疊的該下基板的第三部分。

2.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中該邏輯芯片的厚度為 125-750微米。
3.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中該邏輯芯片以倒裝芯片的方式安裝在該下基板的該
頂面上。
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4.　如請求項 3所述的半導體封裝，其中該邏輯芯片包括主動正面和被動背面，其中該主動
正面上設置有多個輸入/輸出（I/O）焊盤，該邏輯芯片通過分別形成在該多個 I/O焊盤上
的多個導電元件電連接至該下基板。

5.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中該 DRAM 芯片包括雙倍資料速率（DDR）DRAM
芯片。

6.　如請求項 5所述的半導體封裝，其中該 DDR DRAM芯片包括低功耗（LP）DDR DRAM
芯片。

7.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中該連接結構包括多個導電結構以及圍繞該多個導電
結構的絕緣層。

8.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中該邏輯芯片包括片上系統芯片、應用處理器芯片或
基帶處理器芯片。

圖式簡單說明

附圖被包括以提供對本公開的進一步理解並且構成本說明書的一部分。附圖圖示了本公

開的實施例並且與描述一起用於解釋本公開的原理。在附圖中：

圖 1是示出具有厚邏輯芯片的示例性層疊式封裝（PoP）的示意性橫截面圖；
圖 2是示出根據本公開的實施例的具有厚邏輯芯片的示例性半導體封裝的示意性橫截面圖；
圖 3是示出根據本公開的另一實施例的具有厚邏輯芯片的半導體封裝的示例性芯片設置的示
意圖；

圖 4是圖 3沿 I-I'線的剖視示意圖。
圖 5是示出根據本公開又一實施例的具有厚邏輯芯片的半導體封裝的示例性芯片設置的示意
圖； 和
圖 6是圖 5沿 II-II'線的剖視示意圖。
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